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Cc7 4.7pF 0402 NPO, +/- 0.25pF
C8 1.5pF 0402 NPO, +/- 0.1pF
C9 1.0pF 0402 NPO, +/- 0.1pF
L1 6.8nH 0402 chip inductor, +/- 5%
L2 3.9nH 0402 chip inductor, +/- 5%
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SYMBOL MILLIMETER
MIN NOM MAX
A 0.70 0.75 0.80
Al — 0.02 0.05
b 0.18 0.25 0.30
3.90 4.00 4.10
D2 2.55 2.65 2.75
e 0.50BSC
E2 2.55 2.65 2.75
E 3.90 4.00 4.10
Ne 2.00BSC
Nd 2.00BSC
L 0.35 0.40 0.45
h 0.30 0.35 0.40
U 0.20 REF.
L/F #if& RT (mil) 114x114
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Revl.l  2022/10/24

13



c:_;j ] ST Si24R2E

7 BARIFHSHRRARN

BERPRMEBETFARAT HARZFEF L
HiE: 025-68517780
Hohb: AU R X AR AR T R =X B R 201 E

MIHE: http://www.csm-ic.com

e
FHL: 13645157034, 13645157035

MB48: sales@csmic.ac.cn

PR #F
FhL: 13645157034
MB4H: supports@csmic.ac.cn

Revl.l  2022/10/24 14


http://www.csm-ic.com/
mailto:sales@csmic.ac.cn
mailto:supports@csmic.ac.cn

	1 简介
	1.1 主要特性
	1.2 结构框图
	1.3 引脚描述

	2 电气参数
	2.1 极限参数
	2.2 电气指标

	3 典型应用原理图
	3.1 典型应用原理图
	3.2 PCB布线

	4  封装
	5  版本信息
	6  订单信息
	7 技术支持与联系方式



